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产业链尚未成熟

R F I D 的产业链主要由芯片设

计、标签封装、读写设备的设计和

制造、系统集成、中间件、应用软

件等环节组成。目前我国还未形成

成熟的 R F I D 产业链，产品的核心

技术基本还掌握在国外公司的手

里，尤其是芯片、中间件等方面。当

前低、高频标签封装技术在国内已

经基本成熟，但是还不能进行超高

频及微波标签的封装，这部分产品

主要依赖于进口。低频、高频读写

器制造技术已比较成熟，但是只有

极少数企业已经具备了超高频读写

器设计制造能力。国内企业基本具

有 R F I D 天线的设计和研发能力，

但还不具备应用于金属材料、液体

环境上的可靠性 R F I D 标签天线设

计能力。系统集成是发展相对较快

的环节，而中间件及

后台软件部分还比

较弱。

解剖RFID

芯片设计

国外芯片厂商

在中国R F I D 市场占

据大部分份额，但是

随着中国自有 R F I D

标准的确立，以第二

代居民身份证应用

为契机，中国本土的芯片厂商将会

逐步强大，占据越来越多的市场份

额。我国 R F I D 市场上主要的国外

芯片厂商有Philips、TI、ST、EM

等等。国内的芯片厂商主要有大唐

微电子、复旦微电子、上海华虹等

等。国内芯片制造商目前已经具备

一定实力，但是在研发和芯片的设

计能力及生产工艺上仍需攻坚。

标签封装

目前国内企业已经熟练掌握

了低频标签的封装技术，高频标签

的封装技术也在不断地完善。出现

了一些封装能力很强，尤其是各种

智能卡封装能力强的企业，例如深

圳华阳、中山达华、上海申博、广

东德生等等。但是国内企业欠缺封

装超高频、微波标签的能力，当然

这部分产品在我国的应用还很少，

相关的标准也没有出台。我国的标

签封装企业大多是做标签的纯封

装，没有制作 I n l a y 的能力。提高

生产工艺提供防水、抗金属的柔性

标签是我国 R F I D 标签封装企业当

前面临的问题。

读写设备的设计和制造

国内低频读写器生产加工技术

非常完善，生产经营的企业很多且

实力相当。高频读写器国内的生产

加工技术基本成熟，但还没有形成

强势品牌，企业实力差不多只是注

重的应用方向不同。例如面对消费

领域（校园一卡通等）的企业中哈

尔滨新中新、沈阳宝石、北京迪科

创新等有一定的影响力。市场进口

的读写器不多，在一些领域中有应

用，例如门禁应用领域中有一定数

量的 H I D 门禁系统。国内只有少数

几家企业具有设计、制造超高频读

写器的能力。

系统集成

目前，R F I D 市场还是处于前

期宣传预热阶段，项目机会在逐步

增加，但是大部分还是处于前期的

洽谈阶段，真正实施的项目并不

多，还未出现真正的大规模有影响

力的应用项目。因此中国市场的

R F I D 系统集成商还是处于前期的

市场宣传和投入阶段，真正能够

中国RFID 卡位“超高频”
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借助 R F I D 盈利的集成商很少。国

内市场上的集成商可以分为两

类：国外的大厂商例如 I B M 、H P 、

Microsoft 等他们通过与国内集成

商和硬件厂商合作，专攻大型的集

成项目。国内较有影响力的集成商

有维深、励格、富天达、实华开、倍

思得等。后者做的大规模的有影响

力的集成项目不是很多，基本都是

中小型的闭环应用。

RFID中间件

R F I D 中间件又称R F I D 管理

软件，它屏蔽了 R F I D 设备的多样

性和复杂性，能够为后台业务系统

提供强大的支撑，从而驱动更广

泛、更丰富的 R F I D 应用。当前我

国的R F I D 中间件市场还不成熟，应

用较少而且缺乏深层次上的功能。

市场上比较有影响力的中间件企业

有SAP、Manhattan Associatesz、

Oracle、OAT Systems 等。

应用软件

R F I D 设备的主要作用，是对

数据进行收集和整理，最终将数据

进行记录，并实现企业管理功能，

是应用软件。就目前的应用而言，

应用软件可以分成两大类：用于实

现最基本记录分析功能的软件和企

业资源规划应用中的应用软件。

亟待“两大突破”

现阶段国内R F I D 产业链应该

重点发展的是：标签封装和读写器

设计、制造这两个环节。R F I D 技

术最广泛的应用是各种智能卡及证

件，涉及的频段主要是低高频。标

签封装商已经熟练掌握了各种低

高频卡证的封装工艺，但是绝大

多数企业还没有高频柔性标签的

封装能力。

标签封装行业重点是高频标

签的封装，随着超高频标签在物

流、制造等行业的大量应用，未来

的竞争将会集中在超高频标签的

生产加工。当前我国的标签封装

企业还没有封装超高频标签的能

力。读写器行业当前面临的问题

是尽快降低成本、稳定性能、提高

易用性。目前我国只有少数几家

企业有能力生产加工超高频读写

器。未来由于超高频标签的大量

使用，超高频读写器的需求也随

着增加，竞争也就会转移到这一

频段上来。当然，随着 R F I D 技术

的广泛应用，R F I D 产业链环节的

其他部分也会快速地发展起来，

只有各部分均衡的发展才能实现

总体成本的降低。

链  接

RFID中国市场预测

RFID 在中国的应用普遍是基于

低频的应用，高频RFID 在我国应用

较少。2005 年中国的RFID 产业规模

达到16亿RMB。2006

年，中国RFID市场发

展速度稳中有增，在

国产化产业链建立

起来后，各领域的应

用将会很快铺开。来

自政府和企业的许

多项目正在开发中，

比较迫切的需求是

在物品防伪、危险安全管理方面，

如军队物流、建设资产和建材管

理、港口、全国危险品管理、香烟

专卖等。此外，未来几年里中国将

迎来北京奥运会、上海世博会，这

将为RFID 在门票、运动场、旅游点

等管理应用方面带来巨大商机。预

计今后几年，RFID 低频产业规模增

长幅度不会很大，高频和超高频市

场将会有所增长。

在未来五年，电子票证依然是

中国电子标签市场的最大应用市

场。对于RFID 超高频段的大规模使

用，以及物流、仓储等行业市场大规

模应用将在2009年到2010 年左右爆

发。RFID 有着美好的应用前景，对于

大型服务供应商来说，它是一项战

略决策。在为用户实施RFID 方案时，

可以遵循这样的思路进行：选择合

适的技术；设计和定义解决方案；实

施解决方案；操作培训；安装RFID

管理系统、安装支持和帮助系统；

实施维护服务。而对于用户来说，

认识到R F I D 的优势还只是成功实

施RFID 方案的第一步，技术进步和

降低成本必将进一步推进实施进

程。据《网舟咨询》


